
구리 격판덮개 구멍 최소 .025 평균, 020 분. 구멍이 연결 되지 않을 수 있습니다
• 특별 한 필요 조건: 엔 ig, 단단한 금 간격: 4 음, 임피던스: 톨: +/-7%, 동일한 층에 있는 임피던스의 편차는 7 개 정도를 자전 한 뒤 교 련, +/-2 옴을 초과 하지
않아야 합니다.

무색 투명 한 거품 필름, 25 pc 또는 부 대를 가진 팩, 측면에 있는 건조 시키는, 뒀다 정상 측에 습도 지시자 카드를 두십시오

레이어 구조





hdi pcb 인쇄 회로 기판, 중국 pcb 제조

https://www.o-leading.com/kr/news/How-much-do-you-know-about-the-knowledge-of-the-Printed-Circuit-Board-PCB-Plating.html

